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目的﹑意义或者必

要性

根据《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025-2027 年）》，以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全

会精神，深入落实全国新型工业化推进大会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，统

筹发展和安全，坚持系统推进、继承创新、分级实施、开放共享的原则，按照“缺标

补标、低标提标、优标转标、有标贯标”的思路，加快构建引领原材料工业高质量发

展的标准体系，以数字化转型、绿色低碳、新材料产业壮大为着力点，加快关键急需

标准研制...促进原材料工业优化升级，加快发展新质生产力，推进新型工业化，建

设制造强国提供有利支撑。

2025 年 1 月 21 日，工信部等十一部门印发了《铜产业高质量发展实施方案

（2025-2027 年）》，其中提到要加快培育铜精深加工产业先进制造业集群，加快关

键技术（包括新三样配套的高性能铜合金材料制备研发技术）攻关。铍铜合金是典型

的时效强化型合金，通过合金成分、加工和热处理工艺的综合调控可制备满足不同应

用场景需求的高强高弹铜合金带材。

自 2020年以来载人航天与探月工程、卫星导航系统、核心电子器件、极大规模

集成电路制造装备与成套工艺、高速轨道交通和海洋工程等国家重点工程、重点领域

和 5G等新一代电子信息产业飞速发展。铍青铜板带箔材在卫星导航系统惯性导航仪、

卫星电源系统太阳翼驱动机构、舰载武器装备和航空航天用仪器仪表中的弹性元件、

电子元器件精密接插端子、新能源汽车连接器、大规模集成电路引线框架等产业中广

泛应用。国产化要求的提出，使铍青铜板带箔材的采购逐步由外国进口转向国内采购，



同时对其的综合性能提出了更严格的要求，在力学性能、产品公差等方面提出要求，

以满足高端领域的使用要求。目前铍青铜板带箔才的制备工艺也有了新突破，技术有

了很大提升，研发的新牌号 C17460 和 C17530 合金带材晶粒细小、导电率高、强度高

等一系列优异的综合性能，已彰显出现行 YS/T323-2019 标准中的产品品类、公差精

度已不能满足当前行业的发展需要。

修订现行标准 YS/T 323-2019《铍青铜板材、带材和箔材》意义重大。修订后的

技术内容能契合当前技术与产业发展以及行业管理需求，实现本行业产品、工程技术、

服务和行业管理标准的科学化、规范化。这不仅能让技术内容紧跟技术发展步伐，精

准规范新领域中铍青铜板材带材箔材的性能与技术要求，满足我国尖端技术领域重大

项目对产品质量提升的需求，还能明确国内生产规范，确保供应国内外市场的板材带

材箔材符合高端领域要求，进而构建统一、科学的行业标准体系，为行业健康发展提

供依据。该文件正是解决当前国家大工程发展之所需，满足我国核心电子器件、卫星

导航系统等领域重大项目对高纯高弹铍铜合金板材、带材和箔材的迫切需求。

为落实《国家标准化发展纲要》《2024年全国标准化工作要点》《2024年国家

标准立项指南》等相关政策要求，提升标准化和铍青铜板材、带材和箔材质量整体水

平。行业的技术创新和市场需求的变化迫切需要新的标准来进行规范，修订标准有助

于提升标准化水平和铍青铜板材带材和箔材质量整体水平，保证标准的科学性、规范

性和适用性，促使铍青铜板材带材和箔材行业发展与国家政策导向相契合。使国内铍

青铜板材、带材和箔材生产工艺迈上一个新的台阶，解决我国科学探测在相关基础材

料领域里的技术瓶颈，迫切需要对现有行业标准 YS/T 323-2019《铍青铜板材、带材

和箔材》进行修订。本次修订主要基于补充部分牌号的成分、厚度允许偏差、力学性

能匹配等方面优化，以增强标准适应性。本次修订的铍青铜板材、带材和箔材行业标

准具备范围合理、结构科学、技术内容全面、操作简便等优点，在未来铍青铜产品质

量指标对标中具有稳定性

范围和主要

技术内容

1、范围：

本文件规定了铍青铜板材、带材和箔材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、

包装、运输、贮存。

本文件适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜

板材、带材和箔材。

2、主要修订内容

与 YS/T323-2019 相比，主要技术变化如下：

a) 增加了 TBe0.3-2.1 一个牌号及相关规定（见第 3 章，YS/T 323-202019 的第

3 章）；

b) 增加了 TD03 和 TH03 状态（见第 3 章，YS/T 323-202019 的第 3章）；

c) 更改了 0.45~1.5mm 板材厚度允许偏差以及 1.5mm 以下带箔材普通级厚度允

许偏差（见第 3 章，YS/T 323-2019 的第 3 章）；

d) 更改了TBe0.3-0.5拉伸试验厚度由≥0.1mm调整为≥0.08mm（见第3章，YS/T



323-2019 的第 3章）；

e) 更改了 TBe2 和 C17200 合金 TH02 和 TH04 态硬度，TH02 由“340~440”更改为

“360~440”，TH04 由“≥360”更改为“≥380”

f) 新增 TBe0.3-1.2 合金 TH03 状态，新增 TBe0.3-2.1 牌号 TH02 和 TH04 状态

拉伸实验和硬度实验，（见第 3 章，YS/T 323-2019 的第 3章）；

g) 更改了 TBe0.3-0.5 TH02 态导电率由“45%IACS”调整至“47%IACS”（见第

3 章，YS/T 323-2019 的第 3 章）；

h) 增加了 TBe0.3-2.1、TBe0.4-1.8 牌号 TH02 和 TH04 状态导电率（见第 3章，

YS/T 323-2019 的第 3章）；

具体来说（以下按草案中的章节划分）：

3.3 化学成分

TBe0.3-2.1 板带箔材的化学成分应符合表 1 的规定，TBe1.9-0.2、TBe0.3-0.5、

TBe0.3-0.7、TBe0.3-1.2、TBe2、TBe1.9、TBe1.7、TBe0.6-2.5、TBe0.4-1.8 板带箔

材的化学成分应符合 GB/T 5231 的规定。

表 1 化学成分

牌号 代号

化学成分质量分数 /%

Cu Be Co Ni Fe Zr Sn Si Al

TBe0.3-2.1 C17530 余量 1.8-2.0 Ni+Co 1.8~2.5 ≤0.10 - - - ≤0.60

3.4.1 板带箔材的厚度及其允许偏差应符合表 3 的规定。

对 0.45~1.5mm 板材厚度允许偏差以及 1.5mm 以下带箔材普通级厚度允许偏差进

行优化详见表 2.

表 2 板带箔材的厚度及其允许偏差：

单位为毫米

厚度

厚度允许偏差 a

板材
带、箔材

普通 高精级

≤0.10 —
0

—0.010
0

—0.006

＞0.1~0.15 —
0

—0.015
0

—0.010

＞0.15~0.30 —
0

—0.020
0

—0.015

＞0.3~0.45 —
0

—0.030
0

—0.020

＞0.45~0.55 0
—0.050

0
—0.040

0
—0.030

＞0.55~0.65 0
—0.050

0
—0.050

0
—0.040

＞0.65~0.8 0
—0.060

0
—0.050

0
—0.045

＞0.8~1.0 0
—0.070

0
—0.060

0
—0.050

＞1.0~1.5 0
—0.080

0
—0.080

0
—0.080



3.5 力学性能

对 TBe0.3-0.5 拉伸试验厚度由≥0.1mm 调整为≥0.08mm，新增 TBe0.3-1.2 合金 TH03

状态，新增 TBe0.3-2.1 牌号 TH02 和 TH04 状态拉伸试验和硬度试验。

表 8 中力学性能：

牌号 代号 状态

拉伸试验 硬度实验

厚度 mm 抗拉强度 a

Rm/MPa
屈服强度 b

Rp0.2/Mpa
断后伸长率 a

A11.3/%
维氏硬度 c

HV

TBe0.3-0.5 C17410
TH02

≥0.08
655~790 550~590 10~20 180~230

TH04 760~890 690~830 7~17 210~278

TBe0.3-1.2 C17460
TH03

≥0.08
790~930 655~790 ≥11 220~280

TH04 825~965 720~860 ≥10 230~290

TBe0.3-2.1 C17530
TH02

≥0.10
670~800 550~760 ≥10 195~250

TH04 765~900 685~835 ≥8 220~275

3.7 电性能

新增 TBe0.3-2.1 牌号 TH02 和 TH04 状态导电率，TBe0.3-0.5 TH02 态导电率由

45%IACS 调整至 47%IACS。

表 10 电性能

牌号 状态 导电率 %IACS

C17410
TH02 ≥47

TH04 ≥45

C17530
（TBe0.3-2.1）

TH02 ≥38

TH04 ≥33

国内外情况

简要说明

经检索，铍青铜板材带材相关国际标准方法有美国 ASTM B194-22、ASTM B534-20、

ASTM B768-22。ASTM B194-22 标准铜铍合金板材、薄板、带材和轧制棒材的标准规范

于 2022 年从术语、材料和制造、尺寸、重量和允许偏差、工艺、饰面、和外观、取

样、试验和重新试验次数、试样制备、试验方法、数值限值的意义、检验、拒收和重

新装运、认证、试验报告、包装和包装标记等方面对铜铍合金产品进行了定，其主要

产品规格为 0.105mm 以上。ASTM B534-20 和 ASTM B768-22 中均未对 C17530

（TBe0.3-2.1)该牌号铍铜带箔材进行相关规定，为了完善铍铜行业规范满足国防、

军工产业需求需要修订满足现有需求的标准。

国内只有行业标准 YS/T 323-2019《铍青铜板材、带材和箔材》，该标准涵盖了



C17200、C17410、C17450、C17460、C17500（TBe0.6-2.5）、C17510（TBe 0.4-1.8）

等一系列铍青铜产品。是根据我国实际生产使用情况而重新修订的，从各项指标看，

该标准对铍青铜板带材的各项性能指标及要求进行了详细、明确的规定，能更好的对

产品进行规范，满足产品的适用性，促进国产铍青铜板带材的发展。对比美国 ASTM

B194-15、 534-14和 768-11标准，部分牌号力学性能、产品尺寸公差达到国外先进

标准，其余指标与国外先进标准相当，标准的整体内容达到国际先进水平。
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负责人： （签名、盖公章）

年 月 日

标准化技术组织评

估意见

负责人： （签名、盖公章）

年 月 日

初审机构

初审意见
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年 月 日

注：1. 填写制定、修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准编号；

2. 选择采用国际标准（国外先进标准），必须填写采标号及采用程度；

3. 选择采用快速程序，必须填写快速程序代码；

4. 体系编号是指在各行业（领域）技术标准体系建设方案中的体系编号。
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